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Abstract (en)
[origin: WO8902803A1] A copper-tungsten mixture net-shaped product produced using powder metallurgical techniques with injection molding and
liquid phase sintering. The product has a very low leak rate in helium gas, a high thermal conductivity and a rate of thermal expansion which is
substantially the same as some glass and ceramic materials.

Abstract (fr)
Un produit de forme nette constitué d'un mélange de cuivre et de tungstène est obtenu en utilisant des techniques de métallurgie des poudres avec
moulage par injection et frittage en phase liquide. Le produit présente un taux de fuite très faible dans le gaz hélium, une conductivité thermique
élevée et un taux d'expansion thermique qui est sensiblement le même que celui de certains matériaux en verre ou en céramique.
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